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概述

EMW3280是上海庆科信息技术有限公司开发的高

速率串口/Wi-Fi透传模块，采用了业界最新的高性

能射频芯片组，并集成了TCP/IP协议栈和Wi-Fi驱

动，用户利用它可以轻松实现串口设备的无线网络

功能，节省开发时间，使产品更快地投入市场，增

强竞争力。

该产品可方便地实现串口设备的无线数据传

输，并且可以支持Wi-Fi的WEP/WPA/WPA2加密。广泛

应用于嵌入式设备与PC之间，或者多个嵌入式设备

之间的无线通信。

典型应用

 楼宇自动化/门禁、保安控制系统

 智能家电

 医疗和个人保健系统 

 工业自动化系统

 移动销售点系统 (POS)

 汽车电子

 与智能手机和平板电脑通讯

型号⼀一览表
EMW EMW 33 系列系列 功能功能 接口接口 - 封装封装

EMW 嵌入式Wi－Fi系列 3 模块 2 第三代 8 全功能 0 UART 2 2.0mm 间距排针

4 2.0mm LGA
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GS1011 
Ultra Low-Power Wireless Single Chip 
PRODUCT OVERVIEW 

GS1011 device is a highly integrated ultra low power wireless single chip which
contains an 802.11 radio, media access controller (MAC) and baseband processor,
on-chip flash memory and SRAM, and an applications processor all on a single
package. The GS1011 supports the full 802.11b (11Mbps) data rates providing 
scalability on data throughput for higher bandwidth application while still providing
the ultra low power consumption for years of battery life. The GS1011 is pin and 
package compatible with the GS1010 enabling seamless hardware upgrade for
current designs. Along with its embedded software stack it offers a highly scalable,
reliable, manageable and secure wireless link to meet the growing demand of 
wireless sensor networks utilizing the broadly accepted IEEE 802.11 standards
infrastructure. This solution is ideal for use in smart energy, building automation,
industrial and commercial automation and cold storage monitoring applications. In 
addition, the solution provides capabilities such as location awareness which also
make it well suited for logistics and supply chain applications for tracking asset
location and status. 

FEATURES & BENEFITS 
x Highly Integrated wireless SOC with 802.11 radio, MAC and Baseband, 

Integrated PA, Application CPU, RTC, SRAM and FLASH 
� Reduces system cost of implementing separate devices and lowers design complexity 
� Ultra small form-factor reduces board space 

x Supports IEEE 802.11 
� Lowers customer’s total cost of ownership (TCO) in network implementation and 

management  
� Seamlessly integrates with existing 802.11b/g infrastructure and utilizes the 802.11 

security, manageability, easeof-use, and quality of service 
� Supports full 802.11b data rates (up to 11 Mbps) for higher bandwidth applications  

 

 

 

 x 802.11i/WPA2 Authentication, AES 
Hardware encryption 
� Enterprise level security &reliability for 

sensor networks 

x Power Management 
� Optimized for battery powered application 

with very low power consumption for 
multiple years of battery life 

x Location Awareness 
� Enables users to trace and monitor assets 

x Multiple I/O: SPI, UART, PWM, I2C, 
ADC, GPIO 
� Provides flexibility in system design for 

easier integration 

x Firmware, Device drivers, Reference 
Application SW, APIs, and SDK 
� Reduces customer development time for 

application software enabling faster time to 
market 

x Seamless HW upgrade to current 
designs 
� Pin and package compatible with GS1010, 

makes it drop in replacement onto current 
GS1010 designs 
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1. 简介
EMW3280模块的生产测试模式用于检测模块的功能完整性。

EMW工装测试软件包含以下功能：

1. 测试模块中烧录的应用固件的完整性

2. 测试处理器和射频处理器的通讯可靠性

3. 测试模块的UART通讯功能

4. 测试WLAN的连通性

5. 测试网络的数据通讯

EMW3280有多种工作模式： 

BOOT STATUS 模块工作状态

0 0 生产测试(MFG)模式

0 1 固件升级(FW UPDATE)模式

1（默认） 0 命令控制模式

1（默认） 1（默认） 自动连接网络，并进入透明传输模式

将BOOT信号和STATUS信号接地后启动模块，就可以使模块进入生产测试模式。模块的引脚定义

如下：

Pins Pin Name FT Pins Pin Name FT

1-14 NC 21 nUART_CTS(IN)

22 UART_TXD(OUT)

15 GND 23 UART_RXD(IN) √

16 nWI-FI LED(OUT)
BOOT(IN) 24 VDD

17 nRESET(IN) 25 GND

18 IO1 26-28 NC

19 NC 29 nWAKE_UP(IN）

20 nUART_RTS(OUT) √ 30 STATUS(IN) √
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2. 硬件准备
测试中需要使用以下硬件设备

1. 无线路由器一台

2. EMW380-S测试底座一台

该测试底座有特殊连线，下图中的三个触点用导线相连

3. 串口线一条（2-3两线相互交叉，母口）

4. 5V直流电源一个

3. 测试步骤

3.1. 测试准备
1. 配置无线路由器，建立一个不加密的无线网络，并且打开DHCP功能。

2. 将PC的串口用串口线连接到EMW380-S的串口上，如有多个测试终端，可以用多台其他的PC

的串口连接测试终端。

 

� �

3. 在PC上打开windows xp自带的超级终端，设置串口的参数是115200/8/n/1
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4. 接通EMW-380-S上的5V电源

3.2. 测试步骤
1. 打开EMW-380-S的电源后，插在底板上的模块会自动进入生产测试模式。同时模块会自动检

测Flash中的内容的完整性，然后尝试测试初始化WLAN通讯

2. 当1的测试可以正常通过后，模块会在超级终端上输出提示符：MXCHIP_MFMODE>

 

3. 在超级终端上输入AP的无线网络名称，格式是“ssid <网络名称>”

4. 成功完成测试后，超级终端上的显示如下：

 

�����

�����

注：产测模式的输出可能会随固件的版本不同而有差异，如有与本文档有差异，恕不另行通

知。
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4. 销售信息
如果需要购买本产品，请在办公时间（星期一至五上午 9:00~12：00；下午1:00~6:00；）拨

打电话咨询上海沁科信息技术有限公司。

联系电话：+86-21-52655026/52655025

联系地址：上海市普陀区千阳路271弄9号楼2楼

邮 编：200333

Email： sales@mxchip.com

5. 技术支持
购买工业无线网络产品后，如果需要获得本产品的最新信息或者我公司其他产品信息，

你可以访问我们的网站：

http://www.mxchip.com/

如果需要电话技术支持，请在办公时间拨打电话：

ST ARM技术支持

+86 (021)52655026-822 Email：support@mxchip.com

无线网络 技术支持

+86 (021)58655026-812 Email：support@mxchip.com

开发工具 技术支持

+86 (021) 52655026-822 Email：support@mxchip.com

如果需要其他产品的网络技术支持，您可以访问：

http://www.mxchip.com
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